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摘要(译)

本发明提供有机EL面板的制造方法，在使用了极薄玻璃基板的有机EL面
板的制造方法中，制造工序中极薄玻璃基板不会“裂纹”或“破碎”，通过真
空蒸镀形成有机EL元件时，能够有效地形成有机EL元件，并且在制造工
序后能够不损害极薄玻璃基板地回收有机EL面板，不需要设置洗涤极薄
玻璃基板背面的工序。本发明的有机EL面板的制造方法是在极薄玻璃基
板上通过真空蒸镀法形成有机电致发光元件的有机电致发光面板的制造
方法，通过双面粘合带将该极薄玻璃基板临时固定在支持板上并在极薄
玻璃基板上形成电极，所述双面粘合带在基材层的至少一侧具有含有在
比真空蒸镀温度高的温度下开始膨胀和/或发泡的热膨胀性微球的热剥离
型粘合剂层。
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